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共用部分
1.标记
1） 客户无要求时默认不添加任何标记
2） 客户有要求添加标记但未指定位置时将标记添加在空白区域，不允许添加在元件丝印框内。
3） 不允许添加我司FP logo
4） 标记添加优先顺序:顶层字符层，底层字符层，顶层阻焊层，底层阻焊层。
2.拼板方式
1） 拼板方式以客户订单设计文件为准，若无要求，则需要与客户EQ确认是否需要设计拼板。
2） 如果需要设计拼板，但是客户只提供单板文件时，按如下方式制作
1 拼板最小尺寸必须＞50mm*50mm
2 拼板最大尺寸不能超过400mm*310mm
3 拼板方式首先V-cut，其次桥连邮票孔
4 外形凸出部分需做0.5-1.0mm的倒圆角
5 Mark点直径1.0mm，数量3个，Mark点中心距离外板边3.5mm以上（如图）,阻焊开窗2mm，且位置要做不对称/防呆设计。
6 NPTH定位孔直径3mm，数量4个，位置也需要防呆
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3.V-cut要求
V-cut角度20°-60°，优先选择30°，角度公差+/-5°
当板厚尺寸h≤0.8mm时，双面V-cut余厚0.35± 0.1mm；
当板厚尺寸0.8mm<h<1.6mm时，双面V-cut余厚0.4±0.1mm；
当板厚尺寸h≥1.6 mm时，双面V-cut余厚0.5±0.13mm
4.邮票孔要求
1）单板外形为圆形或非正规的矩形时，可采用桥连邮票孔。
2）邮票孔默认孔径0.5mm，孔中心距0.75mm，可根据实际情况（如板厚）调整邮票孔孔径和间距。
3）邮票孔优先采用内切板边的方式，减少分板后板边毛刺凸起。如果板边有走线或者其他图形，可适当将邮票孔向板外移动。
4）桥连位置尽量避开板边焊盘，走线或丝印超出板边的插接件位置。
5.过孔工艺
1）过孔工艺以客户订单加工说明为准，如果没有提供加工说明需要与客户EQ确认，BGA区域必须塞孔（有标识的测试点除外）
6.阻焊桥
1） 对于焊盘间不能保证阻焊桥的需要与客户EQ确认开通窗。
7.翘曲度：翘曲度≤0.7%
8.叉板要求
1）样品订单（面积≤3平米）不允许出叉板
2）批量订单（面积＞3平米）允许出单叉，每批货叉板比例不能超过总出货数的10%

预审部分
1.板材
刚性板默认使用生益S100H,S1000-2，S1000-2M如果没有库存需要与客户EQ确认品牌和型号。8层及以上的板默认高TG板材（TG值≥170度）
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